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Ce projet a permis de traverser I'ensemble
de la chaine de conception d’un
microcapteur : de la fabrication en salle
blanche, a la programmation sur STM32,
en passant par le conditionnement et le
routage du PCB :
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Timer

Déclenchement du NE555 en mode
monostable et en mode astable
pour estimer le duty cycle
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ADC
Conversion des signaux analogiques

issus du conditionnement et
de la jauge de contraintes

Les étapes de photolithographie ont été

meneées avec succes.

* Leconditionnement analogique a été
simulé et partiellement validé.

« Cote STM32, le timer a été validé, mais
’ADC n’a pas fonctionné comme prévu.

» Faute de temps, certaines modifications n’ont

pas pu étre finalisées.

UART

Transmission des données vers
le PC pour affichage
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Soustracteur

«" Le timer a été validé
2 L'ADC n’a pas fonctionné comme prévu

Toutes les modifications n‘ont pas pu
étre finalisées a temps
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